
美國對中國半導體管制
及我方因應策略
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臺灣在半導體生態系具有重要地位

製作IC設計圖
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EDA是軟體工具，可預先知道晶片在設計、製造和封測的
各種模擬狀況，增加晶片商品化速度和成功率

 矽晶圓：信越、SUMCO、環球晶
 氣體/化學品：信越化學、住友化
學、東京應化、

 應用材料、科林研發、科磊
EUV設備：荷蘭ASML

美國主導

 新思科技、益華電腦、西門子

 聯發科、聯詠、瑞昱、群聯

臺灣全球第二
(市占22%)

美歐主導 日本主導

把設計圖上的IC實際製造出來

臺灣主導

 台積電、聯電、力積電

臺灣全球第一
(市占63%)

臺灣全球第四

晶圓切割成小顆裸晶，測試並封裝成晶片

臺灣主導

臺灣全球第一
(市占58%)

 南亞科、華邦、旺宏  日月光、力成、京元電、南茂、頎邦
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半導體晶片製造程序

美國主導

南韓主導

先進製程(5奈米/3奈米/2奈米 ) 、3D封裝，領先國際



管制AMD、NVIDIA等最
先進晶片及超級電腦相關
晶片出口
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美國對中國半導體管制項目

運用AI及超級
電腦提升國力

研發先進製程

 中芯國際已可量產14奈米製程邏輯晶片
 長鑫存儲、長江存儲布局研發19奈米

DRAM(動態隨機存取記憶體； Dynamic 

Random Access Memory)及128層Flash(快

閃記憶體)技術

 AI可運用於無人機（含戰爭用途）、
自動駕駛、安全監控（含辨識人臉）

 超級電腦運用於氣候監測、科學研究
及航太國防等用途

美
國
近
期
管
制

先進運算晶片與
超級電腦

製程設備
14/16奈米邏輯晶片製造設備、
18奈米DRAM及128層Flash記憶體
製造設備

中
國
戮
力
發
展

人員限制、增列適
用FPDR實體清單

註1：FPDR(外國產品直接原則)，即該產品使用任一美國專利，則需向美國商務部申請許可證，才准予出售

 禁止美國籍人員、綠卡持有者從事中
國IC製造工作

 增加28個單位適用FPDR實體清單

人才交流
技術轉移



美國對中國半導體管制對台灣之影響分析
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該類型晶片主要是由美商AMD、NVIDIA設計完成後交由台
積電代工生產，因限制規格極高、範圍及產量小，對臺灣之
影響有限

當前在中國境內僅有台積電南京廠的技術製程在限制範圍內(16
奈米，105年核准)，目前已獲美國商務部一年期許可證，在設備
汰換與更新並無問題，故對我業者暫無影響

國內南亞科、華邦及旺宏等記憶體業者未在中國設廠，故無影響

先進運算晶片
與超級電腦

製程設備

增列適用FPDR
實體清單 28個實體清單中僅少數有生意往來，故影響有限



因應策略

臺灣半導體在世界具有領先優勢地位，對世界的經濟有
重大的貢獻，世界需要臺灣，臺灣也需要世界，臺灣會
站在世界的隊伍中，遵守國際相關法令規定。

在面臨中美科技戰及全球分散生產基地之趨勢下，政府
除提供優質基礎投資環境外，將會與業者研議提出半導
體整體發展戰略，從強化租稅優惠鼓勵研發到鬆綁人才
延攬相關規定、材料設備在地化，政府將全力支持半導
體產業發展以維持技術領先與競爭優勢之地位。
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